
 
 

資料２ 

申請・採択状況 

 
１．技術別の申請件数及び採択件数 

 

一般枠
川下分野
横断枠

一般枠
川下分野
横断枠

組込みソフトウェア 6 6 0 0 0 0

金型 17 17 0 10 10 0

電子部品・デバイスの実装 7 7 0 0 0 0

プラスチック成形加工 9 9 0 2 2 0

粉末冶金 4 4 0 2 2 0

溶射 7 7 0 2 2 0

鍛造 6 6 0 1 1 0

動力伝達 2 2 0 1 1 0

部材の結合 2 2 0 1 1 0

鋳造 13 12 1 7 6 1

金属プレス加工 12 11 1 3 2 1

位置決め 5 5 0 1 1 0

切削加工 13 13 0 5 5 0

織染加工 1 0 1 0 0 0

高機能化学合成 2 2 0 1 1 0

熱処理 7 7 0 2 2 0

溶接 6 6 0 3 3 0

めっき 10 10 0 6 6 0

発酵 4 4 0 1 1 0

真空の維持 1 1 0 0 0 0

合計 134 131 3 48 46 2

技術分野 申請件数 採択件数

 



 
 

資料２ 

２．申請案件及び採択案件の技術分野比率 

 
申請案件の分野別比率（１３４件） 
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採択案件の分野別比率（４８件） 
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